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Riassunto discussione con IHEP
Useremo una versione del package monolitico preliminare
Metteremo i PD su ~60 cristalli
Assemblaggio: ci mandano dei cristalli fasciati ma senza fibre, noi colleghiam i PD, li testiamo, 
inviamo i cubi+PD e cavi-elettronica in Cina, loro faranno le saldature.

Beam on

PD package dimension: 20*14 mm2. Effective areas: 5*5 mm2;  1.6 mm2.
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Da fare/decidere.
Inviare/ricevere i disegni CAD con le nostre/loro proposte:
● Problema principale: dove mettiamo le schede?
● Una volta visti i CAD sarà necessaria una nuova interazione con loro.
Far partire un nuovo ordine per i PD:

● Abbiamo aquistato 20 LPD nuovi, ne servono altri ~50.
● Quanti SPD abbiamo?

Capire quale colla usare (i cubi NON devono necessariamente essere usati in volo):
● Per il TB il silicon è sufficiente?

Possiamo iniziare la “produzione” di ~ 60 package ma:
● Vogliamo mettere I filtri su SPD?
● Vogliamo mettere il vikuiti sulle parti non attive del package? (ci è stato richiesto dai colleghi 

cinesi di fare qualcosa in tal senso).
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